
Product Overview
MSPM0 MCU: 더 많은 옵션, 무한한 가능성

마이크로컨트롤러를 제대로 고르는 일이 복잡할 필요는 없습니다

새로운 설계 과제를 해결하기 위해 MCU를 선택하시든, 신제품 플랫폼에 걸쳐 최고의 확장성을 가진 MCU 제품군을 결정하
려 하시든, 아니면 공급 연속성을 개선하고 비용을 절감하기 위해 단순히 기존 시스템을 재설계하려 하시든, Arm® Cortex®-
M0+ MCU로 이루어진 TI의 MSPM0 포트폴리오는 꼭 맞는 솔루션을 제공해 드릴 겁니다. MSPM0는 단순히 마이크로컨트
롤러 제품이 다가 아닙니다. 여기서 핵심은 고객이 MCU 전문가가 아니더라도 더 높은 시스템 비용 최적화와 더 높은 코드 재
활용 및 개발 시간의 단축이 가능하다는 점입니다. MSPM0를 사용하면 정말 중요한 것, 즉 자사 제품과 실제 사용자 경험을 
차별화하는 데 집중할 수 있습니다.

500여 종의 MCU 제품에서 최고의 아날로그 및 저전력 성능을 달성하는 데 있어 20여 년의 전문성을 바탕으로 설계한 TI의 
MSPM0 포트폴리오는 비용 최적화와 미래 대비, 플랫폼 포팅을 단순화해 고객이 MCU를 이해하는 데 신경 쓰지 않고 대신 
제품의 차별화된 기능에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

업계에서 가장 포괄적인 아날로그 옵션과 함께 폭넓은 확장성을 지닌 포트폴리오에 담긴 130여 종의 비용 최적화된 디바이스
로 더 폭넓은 옵션의 이점을 누리고, MSPM0 MCU를 이용해 빠른 속도로 만들어낼 수 있는 것에서 무한한 가능성을 발견해 
보세요. 업계 최소형 리드형 패키지와 더불어 저전력 임베디드 플래시 내부 생산 용량에 대한 TI의 업계 최대 규모 투자를 활
용하는 다중 공급원 300mm 웨이퍼 생산 전략을 바탕으로 구축된 제품인 만큼, 다음 MCU를 다른 곳에서 찾을 이유가 전혀 
없습니다.

폭넓은 확장성

• 2개 단계의 소프트웨어 호환 컴퓨팅 성능 수준(32MHz와 80MHz)
• 8개의 리드형 및 무 리드형 패키지 옵션에 걸친 핀 투 핀 호환성

• 기본 ADC에서 연산 증폭기, 콤퍼레이터 및 DAC가 있는 듀얼 ADC로 확장 가능한 아날로그

최적의 비용

• TI의 65nm 프로세스 기술로 구축해 최저 비용과 최저 전력을 구현

• 업계 최소형 리드형 16핀, 20핀 및 28핀 패키지(공간이 절반인 경우 핀 개수를 2배로 늘림)
• 제로 드리프트 초퍼 안정화 일체형 연산 증폭기로 BOM 감소

간편한 사용

• 주변 장치, 클로킹, 아날로그 모듈, 핀 멀티플렉서 및 보안의 완벽한 그래픽 구성

• 200여 개의 코드 예제로 업계에서 가장 최적화된 소프트웨어 드라이버 라이브러리

• 진단, 모터 제어, 보안 부팅, 유선 통신 등을 지원하는 라이브러리

MSPM0G350x Analog MCUs with CAN-FD

Dual ADCs & op-amps, 3 comparators, DAC

MSPM0G310x MCUs with CAN-FD 

Dual ADCs

MSPM0G150x Analog MCUs
Dual ADCs & op-amps, 3 comparators, DAC

MSPM0G110x MCUs
Dual ADCs

MSPM0L13xx Analog MCUs
ADC, dual op-amps (optional TIA), comparator

MSPM0L110x MCUs

ADC

80MHz

G-series

32MHz

L-series

플랫폼 기능

• 강력한 Arm Cortex-M0+ 32비트 프로세서

• 광범위한 1.62~3.6V 공급(허용 오차 10%로 1.8V 또는 3.6V)
• 작동 온도 범위 최대 -40~125°C
• 완전한 SRAM 보존성을 지원하는 유연한 1μA 32kHz 대기 모드

• 최대 1%의 정확도를 가진 온칩 고주파 오실레이터

• 사용 가능한 5V 허용 오픈 드레인 및 20mA 하이 드라이브 I/O
• 대기 모드에서 4.5μs 이내에 32MHz 고속 클록 웨이크 해제

• SAR ADC에서 11.2 유효 비트 수
• MCU 부문 업계 최초의 제로 드리프트 초퍼 안정화 연산 증폭기

• 플래시 메모리 및 SRAM에서 사용 가능한 ECC
• 유연한 장치 보안 모드로 보안 부팅 가능
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MCU의 핵심: 최저 비용에 보다 우수한 성능

임베디드 시스템에서 MCU가 책임지는 3가지 핵심 사항은 다음과 같습니다. 실제 세계를 정확하고 신뢰성 있게 측정해야 하
고, 측정 데이터를 처리해 중요한 결정을 내리며, 출력 모듈 또는 통신 인터페이스를 통해 그 결정을 실행에 옮겨야 합니다. 이
러한 필수 기능 세 가지가 하나의 집적 회로(IC)에 담기기 때문에 디바이스 선택이 쉽지 않습니다. 이 세 가지를 모두 잘 수행
하는 MCU를 선택한려다 보면 확장성, 비용, 또는 사용 용이성 측면에서 마이너스가 되는 절충을 하는 경우가 많습니다. TI의 
확장성 있고, 비용 최적화된, 그리고 사용하기도 간편한 MSPM0 MCU 포트폴리오에서 가장 핵심적인 부분은 바로 MCU의 
이러한 세 가지 핵심 책임 사항을 타협 없이 모두 더 잘 수행함으로써 무한한 가능성을 만들어내는 것입니다.

MSPM0 Microcontroller

Process and 

decide

Get started with 

simple, accurate 

sensing

Sense and 

measure

Take

action

Build with the 

industry’s most 

optimized software.

Leverage

flexible outputs 

and interfaces.

Voltages and currents

Frequencies and speeds

Temperatures

User interfaces

Wired communications

PWMs and clocks

Voltages

LEDs

MSPM0 MCU Platform

Broadly scalable, cost optimized, simple to use

MCU 애플리케이션 요구서항도 시간이 지나면서 진화하고 있습니다. 신규 프로젝트의 경우 비용 감축을 지원하거나, 새로운 
기능을 추가하거나, 또는 공급 연속성을 개선하기 위해 바꿔야 하는 경우가 많습니다. MSPM0는 폭넓은 확장성을 갖추고 있
기 때문에 엔지니어들은 최종 목적지에서 저비용 디바이스를 요구하든 더 높은 성능의 디바이스를 요구하든 하드웨어와 소프
트웨어를 재사용하면서 시작 지점에서 출발해 최종 목적지에 도달할 수 있습니다. MSPM0는 핀 대 핀 호환성과 소프트웨어 
호환성을 염두에 두고 완전히 새로 개발되었기 때문에 설계자들은 다양한 플래시 메모리 옵션뿐 아니라 다양한 아날로그 주변 
장치, 디지털 주변 장치 및 컴퓨팅 성능에 걸쳐 확장할 수 있습니다.

옵션 더 보기. 무한한 가능성.

Dual ADCs

Comparators

Chopper op-amps

DACs

Arm Cortex-M0+

Up to 80MHz 

 

DIV/SQRT/MAC/

CORDIC Accelerator

SRAM

ROM

DMA

Event fabric

Flash memory

UARTs (LIN)

I2Cs

SPIs

CAN-FD

Timers

WWDTs

CRC

GPIOsHF and LF

internal oscillators

Bootloader

AES 256 + TRNG

Real time clock

Voltage reference

Temperature sensor

Serial wire debug

MSPM0 Microcontroller 1.62 – 3.6V, -40 to 125C

HF and LF 

crystal oscillators

Phase lock loop

가전 제품: 간단한 센서와 사용자 인터페이스 모듈부터 FOC 모
터 드라이브까지 모든 것이 구현 가능합니다

건물 자동화: 온칩 아날로그 및 저전력 아키텍처를 이용해 보다 
정확한 건물 보안 및 화재 안전 시스템을 지원합니다

공장 자동화: 확장성 있는 메모리 옵션으로 최소형 패키지 설계 
및 주변 온도 125°C 지원

그리드 인프라: 회로 모니터링 애플리케이션에서 업계를 선도하
는 콜드 스타트 시간, 에너지 계량 및 모니터링 용도의 TI 계측 
프런트 엔드와 페어링 가능

조명: DALI 프로토콜 지원을 추가하고, FreeRTOS로 구축하
고, 데이터 스토리지를 위해 최대 100,000 플래시 프로그램 삭
제 주기를 활용하세요

의료용: 일체형 초퍼 증폭기로 의료 모니터링 애플리케이션에서 
BOM 감소

모터 드라이브: 보다 빠르고 보다 정확한 ADC에서 나오는 보다 
높은 CPU 성능을 이용해 사다리꼴 및 FOC 알고리즘을 구현

전력 공급: 프로그래밍 가능한 충전 및 측정 애플리케이션을 위
한 저압측 전류 감지 통합

유선 통신: 브리지 CAN-FD, LIN, DALI, 스마트 카드, 맨체스
터, IrDA, SM-BUS, 1선 등

다음 MCU 설계는 MSPM0 MCU로 시작해 업계에서 가장 최적화된 소프트웨어와 저비용 MCU 생산 능력에 대한 최대 규모
의 투자에 따른 이점을 누리면서 시장 출시 시간과 비용을 줄여보세요.
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폭넓은 확장성

핀 대 핀 호환성과 소프트웨어 호환성으로 하드웨어와 소프트웨어 투자에서 최대한 많은 것을 얻으세요. 핀 수가 적은 기본 
32MHz MCU부터 통합성이 더 높고 CAN-FD와 최고의 아날로그를 지원하는 MSPM0G350x 80MHz MCU까지, MSPM0
는 모든 애플리케이션 용도로 최적화된 기능 세트를 갖추고 있습니다.

M0L110x M0L130x M0G110x M0G150x M0G310x M0G350xM0L134x

32 MHz L-series 80 MHz G-series

12-bit ADC 12-bit ADC

Comparator

2x op-amps

12-bit ADC

Comparator

2x transimpedance

amplifiers

Dual 12-bit ADCs Dual 12-bit ADCs

3x comparators

2x op-amps

12-bit DAC

AES + TRNG

Math accelerator

Dual 12-bit ADCs

3x comparators

2x op-amps

12-bit DAC

AES + TRNG

Math accelerator

Dual 12-bit ADCs

AES + TRNG

Without CAN-FD With CAN-FD

MSPM0 Arm Cortex-M0+ MCUs

M0L1x06 M0L1x06 M0L1x06 M0L1x06 M0L1x06

M0G1x06 M0G1x06 M0G1x06 M0G1x06 M0G1x06

M0G3x06 M0G3x06 M0G3x06 M0G3x06 M0G3x06

SOT-16

4.2 x 3.2 mm

VSSOP-20

4.9 x 5.1 mm

VQFN-24

4.0 x 4.0 mm

VSSOP-28

4.9 x 7.1 mm

VQFN-32

5.0 x 5.0 mm

VQFN-48

7.0 x 7.0 mm

LQFP-48

9.0 x 9.0 mm

LQFP-64

12 x 12 mm

M0G1x07 M0G1x07 M0G1x07 M0G1x07 M0G1x07

M0G3x07 M0G3x07 M0G3x07 M0G3x07 M0G3x07

M0G1x07

M0G150664 KB

128 KB

M0L1x05 M0L1x05 M0L1x05 M0L1xx5 M0L1x05

M0G1505 M0G1505 M0G1505 M0G1505 M0G1505

M0G3x05 M0G3x05 M0G3x05 M0G3x05 M0G3x05

M0G150532 KB

M0G3107

M0G3106

M0G3105

M0L1304 M0L13x4 M0L1304 M0L1304 M0L1304

M0L1303

16 KB

8 KB

Flash

80MHz 80MHz + CAN32MHz

컴퓨팅 요구가 증가할 미
래에 대비

• 애플리케이션이 더 높은 성능을 요구하는 경우 32MHz에서 최대 80MHz까지 확장 가능

• 나누기, 제곱근, 곱셈-누적 및 삼각 함수에 가속화 사용 가능

• 단 2개의 대기 상태로 80MHz에서 플래시 메모리로부터 실행함으로써 단 64MHz에서 2개의 대기 상태로 제한되는 경쟁 솔
루션 대비 20% 이상 컴퓨팅 성능을 높일 수 있습니다.

광범위한 메모리 및 패키
지 옵션
자세한 정보

• 단 8KB에서 시작해 온칩 플래시 128KB까지 확장하며, 싱글 사이클 최대 32KB, 저전력 SRAM을 지원합니다.
• MSPM0 G 시리즈 MCU는 업계에서 가장 작은 20핀 리드형 패키지 내 128KB 플래시로 CAN-FD를 지원합니다.
• 16핀 리드형 SOT 패키지가 경쟁사 SOIC-8 MCU의 PCB 면적 대비 절반 면적에서 2배 수의 핀을 제공합니다.

3단계 확장으로 업계 선
도 아날로그
자세한 정보

• 기본 애플리케이션의 경우 MSPM0는 윈도우 콤퍼레이터와 하드웨어 평균화(최대 14비트 결과)를 포함해 여러 편리한 기능

을 장착한, 빠르고 정확한 12비트 SAR ADC를 사용해 간편하고 정확한 감지를 지원합니다.
• MSPM0L13xx 제품군에서는 MCU에 콤퍼레이터와 업계 최초 제로 드리프트 초퍼 안전화 연산 증폭기를 추가해 설계자가 

정확도를 저해하지 않으면서 더 많은 PCB 구성 요소를 제거할 수 있도록 했습니다.
• MSPM0G150x 및 MSPM0G350x 제품군은 듀얼 동시 샘플링 SAR ADC, 고속 콤퍼레이터 3개, 제로 드리프트 초퍼 안정

화 연산 증폭기 2개 및 12비트 전압 DAC를 제공합니다.
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최적의 비용

MSPM0 MCU를 이용하면 설계자는 성능과 유연성 저하 없이 구성 요소 차원과 시스템 차원에서 모두 비용을 절감할 수 있습
니다.
내부 제조
자세한 정보

• MSPM0 플랫폼에서는 TI의 내부 65nm 저전력 플래시 프로세스 기술을 활용해 웨이퍼당 경쟁사 MCU 제품보다 더 많은 수
의 칩을 탑재함으로써 최저 비용 MCU가 가능합니다.

• 웨이퍼 생산은 공급 연속성을 위해 TI 내부 팹과 외부 파운드리를 모두 이용하는 다중 공급원 방식을 사용합니다.
• 고도로 최적화된 TI 내부 최종 조립과 테스트 시설 및 기법을 바탕으로 비용 절감을 실현합니다.

패키지 및 PCB 비용 감
소
자세한 정보

• 실리콘 최적화로 SOT(소형 아웃라인 트랜지스터)(SOT-23-THN)와 VSSOP(초박 축소 소형 아웃라인 패키지)를 포함해, 
이전에는 MCU에서 불가능했던 보다 작고 비용 효과적인 패키지 사용이 가능해졌습니다.

• SOT-23-THN 패키지는 경쟁 상대인 소형 아웃라인 집적 회로(SOIC) 패키지 PCB의 절반도 채 되지 않는 면적에 핀 개수를 

2배로 늘렸습니다.

경제적인 아날로그 성능
자세한 정보

• 업계 최초의 초퍼 안정화 연산 증폭기를 MCU에 결합함으로써 이제 성능 저하 없이 아날로그 신호 체인을 MCU에 가져와 설
계를 간소화할 수 있게 되었습니다.

• MSPM0 초퍼 안정화 연산 증폭기는 작동 온도 범위 -40~125ºC에 걸쳐 <±0.5 mV의 입력 오프셋 드리프트 제공함으로써 

고게인 애플리케이션에서 측정치 오류를 회기적으로 감소시켜 줍니다. 유연한 온칩 아날로그 상호 연결을 통해 이제 반전/비
반전 증폭기, 버퍼, PGA(게인 1배에서 32배로) 및 차동 또는 캐스케이드 증폭기 토폴로지를 포함해 다양한 아날로그 회로를 

만들 수 있게 되었습니다.
• MSPM0G MCU 제품군은 내부 하드웨어 평균화를 지원하는 듀얼 동시 샘플링 4Msps 12비트 SAR ADC를 제공합니다. 이

는 전압 및 전류 모니터링에서 고도의 정밀성을 요하는 애플리케이션에서 14비트 250ksps 샘플링을 지원하기 때문에 별도

의 ADC가 필요 없는 경우가 많습니다.

저비용 마이크로컨트롤러에 대한 내부 제조 투자 측면에서 업계를 선도

텍사스 인스트루먼트는 유타주 리하이에 TI의 65nm 플레시 공정으로 MSPM0 양산을 지원하는 300mm 반도체 웨이퍼 패브
리케이션 공장을 새로 지었습니다. 이 공장은 면적 275,000제곱피트(약 25,548제곱미터)가 넘는 클린룸 공간과 매일 수천만 
개의 칩 생산 능력을 갖추고 있습니다.

비용 최적화된 소형 리드형 패키지

최적화된 SOT-23-THN 및 VSSOP 패키지로 설계자들은 경쟁사 솔루션 대비 PCB 절반 면적에 2배의 핀 개수를 얻을 수 있
어 패키지 비용과 PCB 공간을 절약할 수 있습니다.

TI MSPM0 MCUs

SOT (16-pin)

13.4mm
2

Competing MCUs

SOIC (8-pin)

29.4mm
2

최적의 비용 www.ti.com

4 MSPM0 MCU: 더 많은 옵션, 무한한 가능성 KOKT004 – FEBRUARY 2023
Submit Document Feedback

English Document: SLAT162
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com/about-ti/company/ti-at-a-glance/manufacturing.html
https://www.ti.com/lit/pdf/MPSS115
https://www.ti.com/lit/slaae93
https://www.ti.com
https://www.ti.com/lit/pdf/KOKT004
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=KOKT004&partnum=
https://www.ti.com/lit/pdf/SLAT162


간편한 사용

비용 제약이 있는 제품을 위해 임베디드 시스템을 구축할 때는 출시 시간이 디바이스 비용 만큼이나 중요할 수 있습니다. 
MSPM0 MCU는 제품 출시를 정말 손쉽게 만들어주는 TI 개발 소프트웨어 및 툴과 타사 소프트웨어 및 툴을 포함해 포괄적인 
개발 에코시스템의 지원을 받습니다. MSPM0 MCU를 이용해 신속하게 아이디어를 제품으로 구현하세요.

MSPM0 개발 에코시스템
그래픽 구성
자세한 정보

• TI SysConfig 그래픽 구성 환경을 이용하면 MSPM0 디바이스를 간단하게 구성할 수 있습니다. 예를 들어:
– 실시간 충돌 관리 및 코드 생성을 이용한 핀 멀티플렉싱

– 드라이버 초기화 코드 생성을 이용한 모든 MSPM0 주변 장치 모듈의 구성

– 클록 종속성을 해결하기 위한 시각적 클록 시스템 구성

• MSPM0 MCU 내부에 아날로그 신호 체인을 신속하게 설정하고 실시간으로 측정 결과를 시각화할 수 있는 TI 아날로그 구성

기

최적화된 소프트웨어 개
발 키트(SDK)

• 공통 프레임워크로 모든 MSPM0 MCU를 지원하는 포괄적인 통합 소프트웨어 개발 키트(SDK)
• 베어 메탈, 주변 장치 드라이버 추상화 및 RTOS 개발 모델에 대한 지원

• 업계에서 가장 최적화된 주변 장치 드라이버(평균적으로 경쟁사의 낮은 수준 드라이버 코드 크기의 1/3)를 이용해 소형 플래

시 메모리 디바이스나 성능 제약 요건이 있는 애플리케이션에서도 MSPM0 드라이버 라이브러리를 사용할 수 있습니다.
• 다양한 애플리케이션을 위한 종합적인 미들웨어 라이브러리와 도구:

– 모터 제어 라이브러리(FOC 기반 BLDC, 센서드 사다리꼴, 브러시드 DC 및 스테퍼 모터)
– 에너지 계량 및 모니터링 라이브러리(계측 계산 및 ADC 인터페이싱 포함)
– 포괄적인 안전 진단 라이브러리(IEC 60730 Class-B)
– 최적화된 보안 부팅 라이브러리(최적화된 SHA256을 이용한 공개 키 암호화)
– LIN, SMBus, DALI, 1-Wire 등을 위한 유선 통신 예제

• FreeRTOS 실시간 운영 체제(OS)를 위한 기본 지원

• 주변 장치를 빠르게 시작할 수 있는 200여 개의 코드 예제

신속한 프로토타입 제작 • MSPM0 L 시리즈 32MHz LaunchPad™ 하드웨어 개발 키트(LP-MSPM0L1306)
• MSPM0 G 시리즈 80MHz LaunchPad 하드웨어 개발 키트(LP-MSPM0G3507)

레퍼런스 설계 및 서브시
스템

• 전력 공급, 그리드 인프라, 공장 자동화, 의료 서비스, 가전 제품 등을 위한 TI 애플리케이션 레퍼런스 설계

• 광범위한 유스 케이스를 포괄하는 간단한 MSPM0 서브시스템 레퍼런스. 예를 들어: ADC+DMA, 증폭기 토폴로지, 5V 로직 

인터페이싱, PWM LED 드라이버, PWM DAC, 직렬 프로토콜 전환, 시스템 감시 등

광범위한 IDE & 도구 지
원

• TI의 CCS(Code Composer Studio) 통합 개발 환경

• Arm용 IAR EW(임베디드 워크벤치) 및 Keil MDK 환경에 대해 종합적인 타자 지원 제공

• TI XDS-110, Segger J-Link 및 Elprotronic MSP-GANG 프로그래밍 도구에서 지원

• 장치 프로그래밍을 위한 MSPM0 부트스트랩 로더(BSL) 인터페이싱용 호스트측 프레임워크

종합적인 교육 • TI MSPM0 Academy 모듈은 고객 애플리케이션 용도로 각 MSPM0 주변 장치를 최대한 활용하는 방법에 대해 단계별 교육

을 제공합니다.
• TI Precision Labs 모듈은 마이크로컨트롤러 애플리케이션 및 기술에 대한 심층적인 교육을 제공합니다.
• MSPM0 G 시리즈 및 L 시리즈에 대한 하드웨어 설계 가이드를 이용한 마스터 하드웨어 개발

• MSPM0 G 시리즈 및 L 시리즈를 위한 저전력 최적화 가이드를 이용해 최대 배터리 수명 추출

• 사이버보안 기능 가이드를 이용한 MSPM0 MCU의 사이버보안 기능 이해

마이그레이션 가이드 • 간단한 마이그레이션 가이드를 이용해 STM32에서 MSPM0으로 애플리케이션 마이그레이션하기

MSPM0 개발 에코시스템에서는 MCU 전문가나 아날로그 설계 전문가가 아니어도 MCU를 최대한 활용할 수 있습니다. 지금 
바로 LP-MSPM0L1306 LaunchPad 평가 키트로 시작해 텍사스 인스트루먼트의 MSPM0 MCU로 신속하게 프로토타이핑
하고 제작할 수 있는 것의 무한한 가능성을 만나보세요.

지금 바로 TI.com에서 온라인으로 MSPM0 MCU 포트폴리오를 살펴보세요.
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